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创建工程
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创建原理图库

新建元件和基本设置
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管脚

按下 tab按键可以在右边设置，完成后按下 enter 确定，有四个点的一端用来连接导线。可

以从工具栏放置，也可以按下 P 在菜单里选择

按下 shift 按键并拖动，可以复制管脚

在修改管脚名字的时候，输入/可以加上上滑杠

如果要修改管脚文字的样式，点右边这里，然后下面可以改
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如果要对齐管脚信息，可以选中后按下 A 在呼出菜单选择

复制后，可选择阵列式粘贴

粘贴的时候按下 y 可以镜像
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绘制形状

黄色填充的矩形

多边形
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切换格点大小

整体移动

整体框选按下 m可以呼出菜单，选择 移动选择对象
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从原理图创建原理图库

归类设置 相同 xxx 认为一类模型

、

创建原理图

设置原理图大小

先双击边缘，然后在右边菜单栏进行选择
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放置元件

方法 1：点击放置按钮

方法 2：选择 components
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放置分割线

连线

Ctrl+w 可以放置导线
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放置端口

放置网络标签

超
级
像
素
电
子



编号
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检查
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按住 alt 后点击网络，可以高亮所有同名网络
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封装

一个封装需要包含的内容

封装管理器
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更改封装
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手工制作封装

创建焊盘

通过更改其所在的层来选择表贴焊盘/通孔焊盘

控制焊盘的精准移动

先重合焊盘，然后按下 m
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ctrl+m 测量两点之间距离,shift+c 取消

对称放置对象

对称放置对象：选中对象，ctrl+c 选择中心点，按下 x 沿着 x 轴镜像

定位原点

E+f+c
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更改管脚号

阵列粘贴

选中一个焊盘，按下 ctrl+c,选中焊盘的中心点，选择编辑->特殊粘贴，选择阵列粘贴

裁剪

快捷键 e+k
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IPC封装向导
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选择封装

填写数据

选择布局密度
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选择是否加入当前封装库还是新建封装库

一直点到结束即可

使用 PCB生成封装

方法一

方法二：在 PCB 里选择元件，复制，然后到封装库页面，在左侧的列表界面，粘贴
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3D 模型

自制 3D模型

按下 enter 按键开始绘制，按下 shift+空格更改绘制形状

Ctrl+d 切换 3d
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导入 3D模型

方法 1

方法 2

超
级
像
素
电
子



PCB 布局

导入变更

如果在 PCB 界面：

取消 room 勾选

如果在原理图界面：
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按下 T+M 复位错误

排列器件

然后用鼠标拉一个矩形
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绘制板框

绘制完后，按下 e+o+s 设置左下角为原点

按下 d+s+d，重新定义板框

标记尺寸

按下 P，然后
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设置板子层数

正片层：画的线是铜皮

负片层：画的线不是铜皮，其他地方都是铜皮

按住 shift 按键点铜皮，设置铜皮所在网络
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快捷键

取消布线：uuc alt+q
选择导通的部分：ctrl+h
深色的为系统快捷键

网络分类

按快捷键 D+C,在新窗口里可以给网络进行分类
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组合元件
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PCB 布线

使用脚本进行铺铜
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去除多余铜箔

重新铺铜

扇孔

先连接就近短线，同时给电源网络打孔超
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走线

多根一起走线：选中多根导线，按下 u-m

BGA扇出
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网络等长蛇形走线
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按下 1234 更改走线形状，按下，和。可以调节幅度

数据线同组之内是 50mil
数据线组和组之间是 150mil
地址线同组之内是 150mil
地址线和数据线之间无等长要求

丝印

拼版
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输出

装配文件
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BOM表

Gerber
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贴片规则的三个数值，在后面加上 0

超
级
像
素
电
子



过孔文件

格式选择 2：4

再点击确定
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坐标文件

ipc网表

输出 ipc 网表，用于板厂核对网络通断情况超
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